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摘要(译)

一种腔内超声探测头，包括枢转安装的阵列换能器，后者被振荡以从人
体内部扫描立体区域。该换能器由位于探测头手柄中的电机进行振荡。
该阵列换能器浸没在液体中，该液体在换能器元件与人体之间声学耦合
超声能量。该声学耦合液体位于探测头轴的末端中，那里仅需要6cm3的
液体。少量的液体减轻了探测头轴的重量从而探测头的重心位于手柄
中，使得探测头舒适并易于操作。探测头轴的大部分零件由铝或其他低
密度材料制成，保持探测头的总重大约为250克。
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